


Przygotowanie pod�o�y 
Jako spoina: przed rozpocz�ciem spoinowania upewni� si� o prawid�owym u�o�eniu materia�u wyko�czeniowego i ca�kowitej przyczepno�ci p�ytek do pod�o�a. Pod�o�e musi 
by� idealnie suche. Spoiny wykonywa� po up�ywie czasu oczekiwania podanym w karcie technicznej u�ytego kleju. W przypadku uk�adania na zapraw� nale�y odczeka� 7/14 dni 
zale�nie od grubo�ci jastrychu, warunków klimatycznych otoczenia oraz nasi�kliwo�ci uk�adanego materia�u i pod�o�a. Ewentualne podsi�kanie wody lub wilgo� resztkowa mog� 
powodowa� ci�nienie pary prowadz�ce do odspojenia p�ytek ze wzgl�du na ca�kowit� nienasi�kliwo�� spoiny jak i samych p�ytek. Szczeliny musz� by� oczyszczone z resztek kleju, 
tak�e tych stwardnia�ych i posiada� jednakow� g��boko��, równ� grubo�ci p�ytek dla uzyskania maksymalnej odporno�ci chemicznej. Ponadto nale�y je starannie oczy�ci� z py�u  
i cz��ci kruchych za pomoc� odkurzacza. Powierzchnia do spoinowania powinna by� sucha, pozbawiona py�u i brudu; ewentualne pozosta�o�ci wosków ochronnych powinny zosta� 
usuni�te specjalnymi �rodkami myj�cymi.
Przed rozpocz�ciem spoinowania zwery�kowa� zmywanie p�ytek, które mo�e okaza� si� trudne w przypadku powierzchni o zaakcentowanej porowato�ci i mikroporowato�ci. 
Zaleca si� przeprowadzenie próby poza miejscem wykonania prac lub w ma�o widocznej cz��ci powierzchni.
Jako klej: Pod�o�e musi by� zwarte i mocne, wolne od kurzu, olejów i t�uszczów, suche, bez wilgoci resztkowej, pozbawione cz��ci kruchych, oddzielaj�cych si� oraz 










